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Session Details

• 22 oral presentations
All b 1 h ll– All but 1 have posters as well

• 30 poster presentations
– Posters are set up in the Starview room

– Poster authors will be available between 5:30pm 
and 7:30pm to discuss their work

• Abstracts are published on the OPFM website
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Oral Presentations (1 of 3)

Affiliation(s) Title
Aeroflex Microelectronic Solutions Space Qualified Solutions from Aeroflex Microelectronic 

Solutions for the Europa Jupiter System Missionp p y

Sandia National Laboratories Critical Capabilities for the Europa‐Jupiter System Mission

Microelectronics Research and Development  Network on a Chip Radio and Millibeam Heavy Ion Testing
Corporation

Defense Electronics Corporation Mitigating the Effects of Reliability Defects Including 
Radiation Effects in Integrated Circuits

NSF Center of High Performance Reconfigurable 
Computing – University of Florida

Seamless Hardware Module Swapping for Partially 
Reconfigurable Stream Processing Systems

Falcon Nano, Inc.; University of Nevada  Wireless Data Communication 8X Faster for Space 
Instrumentation

Vanguard Composites Group, Inc.; Space Micro, 
Inc.

Integral Multi‐functional Radiation Hardened Composite 
Structures

Boeing* Analysis from Circuit Level to System Level in a Suite of 
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Statistical Simulation Tools

*Oral presentation only



Oral Presentations (2 of 3)

Affiliation(s) Title

PR&T, Inc. Radiation Effects Modeling for EJSM

B&A Engineering Systems, Inc. Radiation Hardened Electronic Design Techniques, 
Analysis, and Support

CoolCAD Electronics LLC; Department of Electrical  Extreme Environment Compact Model Development for oo ec o cs ; epa e o ec ca
and Computer Engineering, University of 
Maryland

e e o e o pac ode e e op e o
Ruggedized and Low Temperature Integrated Circuit 
Designs

L‐3 Communications L‐3 Communications JAYCOR Capabilities

Southwest Research Institute Radiation Analysis and Support Capabilities of Southwest 
Research Institute – Space Sciences and Engineering 
Division

R b t Chi I S l ti f Si l E t Eff t i Ult D S b iRobust Chip, Inc. Solutions for Single‐Event Effects in Ultra Deep Submicron 
Semiconductor Technologies Using Simulation and Layout 
Techniques

Analytical Services, Inc. Answers to Your Radiation and Performance Questions
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Oral Presentations (3 of 3)

Affiliation(s) Title

Christopher Newport University; NASA LaRC; 
Boeing

A Deterministic Electrons/Photons, Protons/Trapped 
Heavy Ions (C‐O‐S) Transport Suite for the Study of the g y ( ) p y
Jovian System

NASA LaRC; Christopher Newport University; Old 
Dominion University; Lockheed Martin 
Operations Support

OLTARIS Enhancements Supporting the Europa Mission

Implementation Technology, Inc. ITI Response to RFI for the Europa Jupiter System Mission

Raytheon; Arizona State University Radiation Services Center Capabilities

J L Shepherd and Associates Irradiation Capabilities

V d bilt U i it I tit t f S d D f El t i t V d biltVanderbilt University Institute for Space and Defense Electronics at Vanderbilt 
University

Defense Microelectronics Activity Total Ionizing Dose Testing at the Science and Engineering 
Gamma Irradiation Test Facility
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Poster Presentations
Affiliation(s) Title

BAE Systems BAE Systems Services

Broad Reach Engineering Company A Radiation Hardened High Performance System‐On‐a‐Broad Reach Engineering Company A Radiation Hardened High Performance System On a
Chip (BRE440)

Ball Aerospace and Technology Corp. Ball Aerospace Radiation Capabilities

NASA LaRC; Christopher Newport University; Z‐Shielding: An Electronics Enclosure Demo and FiberNASA LaRC; Christopher Newport University; 
Lockheed Martin

Z Shielding:  An Electronics Enclosure Demo and Fiber 
Metal Laminate Evaluation

ADSANTEC, Inc. 30 Gb/s Rad Hard SERDES

Mullard Space Science Laboratory Europa Surface Element Penetrators

Sterrekundig Instituut Utrecht; SRON Netherlands 
Institute for Space Research; TNO Science & 
Industry; Dutch Space; Mecon Engineering BV; 
Cosine

SPEX Spectropolarimeter Design:  A First Look at EJSM 
Thermal and Radiation Environment

LESIA, CNRS‐Obs. De Paris; LASP, University of 
Colorado; LPG,CNRS‐Université Joseph Fourier; 
Southwest Research Institute; CO.RI.S.T.A.; 
University of Texas at Austin; University of Trento

Natural Radio Emission of Jupiter as Interferences for 
Radar Investigations of the Icy Satellites of Jupiter
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JPL; NASA LaRC NASA SBIR/STTR as an EJSM Resource



Abstracts  Only

Affiliation(s) Title

Triad Semiconductor Inc Monolithic MCM Analog IC Design for SpaceTriad Semiconductor, Inc Monolithic‐MCM Analog IC Design for Space

TechnoSoft, Inc Integrated Design & Radiation Transport Analysis
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